
為
協助園區企業培育優秀專業人才，厚植

園區競爭力，科管局持續辦理「113 學

年度科學園區人才培育補助計畫」，由學校偕

同園區企業對焦園區產業，科管局以補助國內

公私立大專校院方式，開辦產業專業技術模組

課程與企業實習，藉由引進業界師資，調整學

校教學內容及實作指導，安排業界實習場域與

培訓職能鑑定證照考試，提升準畢業生的專業

知能，縮短學用落差。

本計畫為競爭型補助計畫，透過評選機制

採擇優補助，為更貼切產學需求，今年計畫經

滾動式修正，與以往計畫小幅調整，總補助金

額亦提高至新台幣 950 萬元，提供業師指導

費、鐘點費、材料費、場地與設備使用費及實

習生津貼等，參與企業可減少徵才與培訓成

本，打造優質人才庫。計畫重點如下：

1. 補助自 2024 年 7 月 1 日執行至 2025 年 8

月 31 日止。

2. 計畫類型包含 A 式「模組課程（含課程及

企業實習）」，及 B 式「企業實習計畫」，

A 式可申請 3 件（新修正），B 式無限制。

3. A 式計畫經費補助上限為 120 萬元，B 式上

限為 50 萬元。

4. 申請計畫領域包括新世代半導體、光電、智

慧機械、資通訊、精準健康及其他園區事業

發展相關（新修正）。

5. 企業實習補助對象以本學年度應屆畢業生

及碩士班（新修正）為限；其中至園區事業

或創業育成中心核准進駐廠商企業實習之學

生，至少 2 位（含）以上（新修正）。

6. 申請時間自公告日起至 2024 年 3 月 6 日（星

期三）止（郵戳為憑），評選結果預計於

2024 年 5 月 20 日前公告。

詳 細 資 料 請 查 詢 https://

web.sipa.gov.tw/trainweb/

index.do，歡迎各大專校

院、企業聯袂踴躍申請。
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「113 學年度科學園區人才培育 
 補助計畫」徵案至 3 月 6 日截止
2024 年サイエンスパーク人材育成補助計画募集 3 月 6 日まで
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